


2018年度集成电路设计企业项目调研表






企业名称（盖章）                                


       填  报  日   期                                 


成都市集成电路行业协会制
二0一九年




填  表  须  知
1、 根据《关于印发支持集成电路设计业加快发展若干政策》（成办函〔2018〕194号）要求，为落实相关优惠政策，结合集成电路设计企业的实际情况，制定此调研表。
2、 表中第二项（企业研发投入情况）、第三项（企业项目建设情况）、第四项(企业销售情况)内容的起止时间为2018年3月13日至2018年12月31日。
3、 集成电路设计企业应按此表格形式，使用计算机填写（word文档格式），提交相应的电子文档给成都市集成电路行业协会，将盖公章的纸质表格材料复印后装订（材料加盖骑缝章、每页内容加盖鲜章），一式两份，快递给成都市集成电路行业协会。
4、 企业名称、主管税务所名称应填写全称。
5、 表中选取项目请在　 中划√。
6、 填报材料应真实有效，调研表中栏目不得空缺，空白处填写“0”。
7、 企业2018年度经营情况，其中美元、欧元等外币，以上年度末汇率换算成人民币，无数据项填写零。
8、 企业收入总额=内销+出口=集成电路设计销售（营业）收入+非IC营业收入（如销售非IC产品收入、国家项目开发费等）。如有非IC营业收入请在备注栏内写明金额。
9、 表中“当年月平均职工总人数”按照以下公式计算：月平均职工总人数=(月初职工总人数+月末职工总人数)÷2，当年月平均职工总人数＝当年各月平均职工总人数之和÷12。













一、企业概况
	企业名称（中文）
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系地址
	
	邮政编码
	

	法定代表人
	
	手机
	
	电话
	
	身份证号
	

	企业负责人
	
	手机
	
	电话
	
	电子邮箱
	

	联系人
	
	手机
	
	电话
	
	传真
	
	电子邮箱
	

	企业注册日期
	
	所在园区
	

	企业注册资金
（万元）
	
	工商注册号
	

	企业性质
	□国有   □外商独资    □中外合资    □股份制  □民营   □其他

	是否上市企业
	□是 （上市地点及日期                      股票代码                 ）               □否

	是否高新技术企业
	□是    □否
	高新技术企业认定日期
	
	高新技术企业认定证书号
	

	企业主管税务所
（国税）
	
	税务登记证号
	

	企业主管税务所
（地税）
	
	税务登记证号
	


二、企业研发投入情况
	类别
	项目内容
	合作单位名称
	投入时间
（开票日期）
	投入金额
（万元）

	首次全掩膜（Full Mask）工程产品流片情况
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	合计（万元）：

	多项目晶圆（MPW）流片情况

	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	合计（万元）：

	采购本地企业自主研发设计生产芯片情况
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	合计（万元）：

	集成电路设计领域非关联的并购重组交易情况

	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	合计（万元）：

	向IP提供商购买IP（含Foundry IP模块）情况

	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	合计（万元）：

	获得中长期贷款（以非固定资产抵押方式）、债券、融资租赁产品情况
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	合计（万元）：

	其他
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	合计（万元）：


三、企业项目建设情况
	项目类别
	项目名称
	合作单位名称
	投入金额
（万元）
	获批/建成
时间

	新获批省级和国家级博士后工作站
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	……
	
	
	

	与高校科研院所共建的集成电路设计类工程技术研发中心
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	……
	
	
	

	自主兴办的集成电路设计类职业培训机构
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	……
	
	
	

	与高校科研院所共建的综合培训实践基地
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	……
	
	
	

	建设综合性集成电路公共服务平台情况
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	……
	
	
	

	建设集成电路领域国家级企业技术中心、工程研究中心、技术创新中心、重点实验室情况
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	……
	
	
	

	承担集成电路类国家重大专项情况
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	……
	
	
	

	提供IP复用、共享设计工具软件或测试与分析系统情况
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	……
	
	
	

	其他
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	……
	
	
	


四、企业销售情况                               单位：万元
	企业收入总额
	
	内销
	
	出口
	

	其中：集成电路设计销售（营业）收入
	
	自主集成电路设计销售（营业）收入
	

	研发费用总额
	
	境内研发费用总额
	

	利润总额
	
	企业所得税实际缴纳额  
	

	进口关税
	
	进口环节增值税
	

	
主要业务方向及排序（高→低）：              

1、自行设计IC，销售集成电路芯片和产品
2、IC设计服务，受客户委托进行IC设计
3、IP核开发与服务，提供系统解决方案
4、EDA工具软件产品开发、销售与服务
5、其他


	主要应用领域
	该领域收入占企业集成电路设计业务收入比例%

	□计算机
	

	□网络通信
	

	□消费电子
	

	□工业控制
	

	□汽车电子
	

	□其他
	


五、企业情况简介
	企业情况简介（包括企业年度生产经营情况及特点、集成电路产品销售情况；技术创新及产品结构调整进展；在相关领域取得的重大进展和成果；已获得的知识产权成果，如专利、布图设计登记、软件著作权等；企业发展规划；企业兼并重组情况；存在问题、原因及采取的措施；有关建议等。）









六、企业人员构成情况
	当年月平均
职工总数
	研发人员
总数
	管理人员
总数
	市场推广
人员总数

	
	
	
	

	大专以下学历
职工数
	大专学历
职工数
	本科学历
职工数
	硕士学历
职工数
	博士学历
职工数

	
	
	
	
	

	集成电路设计企业研发人才和高级技术管理人员名单（参照模板填写每位人员简历并按人员名单顺序排列）



	序号
	姓名
	职务
	职称
	学历
	年薪
（万元）
	身份证号
	联系电话
	邮箱

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	



人员简历模板
	姓 名:
	
	性  别:
	
	照片

	职 务:
	
	职  称:
	
	

	学 历:
	
	通讯地址:
	
	

	电 话:
	
	邮政编码:
	
	

	传 真:
	
	电子邮件:
	
	

	研究领域:

	教育经历:






	工作经历:






	获奖及荣誉:





	承担科研项目情况:









